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MB89935BPFV-GS-371-ERE1

Numar parc Statutul RoHs
Producator / Marca Starea stocului 6021 pcs stock

Descriere produs IC MCU 8BIT 16KB MROM 30SSOP Barca din Hong Kong

. @
I n I n e 0 n Foi de date Calea de transport DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obtineti o oferta

Va rugam sa faceti clic pe ,Obtineti o oferta” si completati toate campurile necesare.Vom raspunde la solicitarea dvs. in termen 4 N
de 24 de ore prin e -mail. $ OBtINEtI O OFERTa )
Daca intampinati probleme, va rugam sa ldsati un mesaj sau sa ne trimiteti un e -mail la info@global-ic.hkSi ne vom reveni cat ™ =

mai curand posibil.

Specificatii de MB89935BPFV-GS-371-ERE1

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd) 2.2V ~ 5.5V Pachetul dispozitivului furnizor 30-SSOP
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ComdmersimeeEe ocesor Core PMesL
Conectviate  SerilJo,UARTAUSART Nmdrulprodusului debazd  MBses3s

Vesti inrudite

Borgwarner primeste puterea sic de la St, precum si Onsemi Cum materie a devenit realitate
2023/08/31 2023/07/19
Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13 Cobotul lui Schneider poate ridica 3 kg si pozitia la 20 pm
2023/08/30 2023/08/7
Embedded WoId 2023: Obtineti Ghidul s3ptdmanal Electronics Full SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronica MouserViewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT
- folosind Lorawan
2023/03/17 2023/07/4

2023/07/14

Lumea incorporata: Wi-Fi 6, Bluetooth si IEEE 802.15.4 LR-WPAN intr-un TDK adauga optiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW Spectacolul bateriei: Bel se micsoreaza 4kw Accesorii pentru vehicule DC-

singur modul DC Converter in a doua generatie
2023/09/15

2023/03/16 2023/09/7

Un raport de progres reram Continut sponsorizat: semiconductori de ultima ora

2023/04/26 2023/09/15
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